
Pororoca (FFKMシリーズ)

Pororoca

127B G80C IOTA XFZ05231 252W 251B

特徴

●耐薬品性に優れる
FFKMの中でもゴム
の性能を追求した
商品で伸び率が大
きく圧縮永久歪が
小さい
●使用温度域は-0℃
から+200℃で耐ス
チーム性も良好

●ナノPTFE粒子を
使用
●カーボンブラッ
ク・金属系充填材
を含まず純粋性に
優れる

より高密度・高精
細化が進む半導体
/FPD製造装置向け
に、低アウトガス
性能を徹底的に追
求し、かつ、コス
トパフォーマンス
に極めて優れた商
品となっておりま
す。

●圧縮性能の大幅な
向上
●アミン・スチーム
への使用は注意が
必要

●シリーズ中、最高
の耐熱性能(使用目
安320℃)

●耐ラジカル・耐高
濃度プラズマ性
●幅広い耐薬品性(ア
ミン、スチーム、
オゾン含む)

●捻転・歪みの程度
が小さい、安定し
たシール性

●最高レベルの耐熱
性能(使用目安
320℃)

●幅広い耐薬品性(ア
ミン、スチーム、
オゾン含む)

●カーボン系FFKM

材

用途例

●レジスト管体の
シール
●エッチング装置や
レジスト剥離装置
等の薬液ライン

●ドライエッチング
プロセス
●成膜プロセス
●ウエットプロセス
●ガラス基板搬送用
等

●半導体・FPDのす
べてのフィールド
に
ドライエッチン
グ・アッシング・
プラズマCVD・
LPCDV用 etc.

●半導体製造装置な
ど
●耐熱用配管など
●一般産機など

●ドライエッチン
グ・アッシング用
●プラズマCVD、
LPCVD用
●アニール、拡散工
程用

●化学耐性が必要な
分野に
●耐熱性を要求され
る分野に

ﾃﾞｭﾛﾒｰﾀ硬さ 77 80 75 75 75 75

色 黒 透明琥珀 黒 黒 白 黒

耐熱 200℃ 220℃ 220℃ 250℃ 300℃ 320℃

液晶、半導体製造装置向けＯリング
耐熱性、耐薬品性、耐プラズマ性等、過酷な化学環境と要求に対応し、半導体業界をはじめとするハイテク分野に採用され

ています
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